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Vyvoj a analyza DPS (Gestlabs) Pjeci tvarovky (preformy) @iéténi stérek/Sablon
. Navrh designu DPS . ALPHA® Tape & Reel Preforms Cisténi DPS a missprintl
. Hardware disign . Low-Temp Alloy (SnBi)
. Software disign . Washers (Thru Hole Assembly)
. ALPHA® TrueHeight® Spacer
Vyroba DPS Tecnometal ALPHA® AccuFlux™ BTC-578 R .
Udrzba reflow peci
Znaéeni DPS SMD Podavac stitkd ALF (label feeder) Udrzba pajeci a selektivni viny
*  Etiketyastitky Etikety a $titky Cisténi pajecich ramd
»  Stolni tiskarny stitkd . . L
«  Tiskovy a aplika¢ni systém UdrZba feedri Analyzy cinu GestLab
Brady BSP61 Cisténi Feedra Analyza pajeciho spoje GestLab
*  Labelfeeder Anaerobni lepidla Unecol
SMD sablony ALPHA® Pajeci slitiny ALPHA® Manualni montaz a manualni pajeni
SMD stérky ALPHA® . ;{C?‘(’jy :t'” Pajeci draty s Flux jadrem
- : ny dr. PSP
Pajeci pasty ALPHA® Recyklace ALPHA® Recycling Services Pajeci tavidla
SMT lepidla ALPHA® HiTech™ «  Struska Gelfluxy
Cisténi SMD gablon KYZEN . Vy?éna naplné p:'jeci vany Pera
_ . . Vykup nepouzitého a pouzitého . Fluxova
Recyklace pouzité a staré pasty ALPHA® materialu . IPA
Anylyzy cinu GestLab «  Cistici

Pajeci tavidla

. na alkoholové (IPA) bazi
. na vodni bazi

. na polovodni bazi

Spreje na ¢isténi DPS po opravé
Laboratorni analyzy Gestlabs
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DPS - VYVOI, DESIGN, VYROBA

Spolecnost Tecnometal je vyrobcem, dodavatelem plosnych spojii a prototypovych sluzeb ve
vsech odvétvich elektrotechnického priimyslu. Do centra své firemni politiky klade spolecnost
Tecnometal kvalitu, flexibilitu, aktudlnost a plné dodrzovani dodacich podminek zdkaznikdi.
Nabidku Tecnometal doplriuje optimalizovand sluzba hromadné vyroby, kterd se realizuje
prostrednictvim dlouhodobych partnerstvi s vybranymi mezindrodnimi vyrobci pfimo fizenou

Peclivéa organizace prace a technologické vybaveni podporované neustalymi investicemi a
inovacemi proces( zajistuji konkurenéni vyhodu Tecnometalu.

TECNOMETAL poskytuje nasledujici sluzby:
TM-360 - komplexni sluzba od napadu po sériovou vyrobu
TM-24 - prototypy za 24/48 h
TM-P - poptévka v kratké a stanovené Lhdte
TM-A — montaz prototypd
TM-E - vzdélavani / koleni
TM-DT - Tecnometal Direct Trade - sluzba ur¢ena k minimalizaci vyrobnich nakladd.

Vyroba probihd v Ciné pod dohledem Tecnometalu, odkud se vyrobené desky odesilaiji k zakaznikovi.

Tecnometal produkty splriuji mezinarodni standardy.
Vsechny produkty splriuji smérnice RoHS a REACH.

Typ DPS Zakladni materialy Technologie
Jednovrstva CEM micro-holes
Dvouvrstva FR-4 blind- holes
Vicvrstva Aluminium /IMS / HTC fine-line
Flexibilni Teflon /PTFE burried holes
Pevné - flexibilni HDI
Semi-flex capped VIAS
VIAS in pad
impedance controlled/test Coupon
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‘ Vyrobky ALPHA® Stencil jsou zalozeny na jedineénych smeésich
vyspélych technologii, zkusenostech ziskanych z vyroby vice nez
pul milionu pdjecich sablon, specializovanych poznatkii, které mohla

shromazdovat pouze spolecnost, které ma vysadni prava na vyrobu

ASSEMBLY SOLUTIONS™ pdijecich past i tiskovych Sablon.

ALPHA tensoRED

Napinaci ram ALPHA tensoRED je nejnovéjsim produktem v fadé nejmodernéjsich
tiskovych Sablon spole¢nosti Alpha. ALPHA tensoRED byl navrzen tak, aby snizoval
naklady na udrzbu, zvySoval spolehlivost. Bez potreby tlaku vzduchu.

Diky svému inovativnimu designu umozriuje ALPHA tensoRED vySsi a rovnomeérnejsi
napéti v porovnani s ramy ALPHA Tetra.

ALPHA HR 2 Cut
Nova vylepsend laserem fezand Sablona od spoletnosti, kterd byla prikopnikem
technologie vyroby laserem rezanych Sablon z nerezavejici oceli.

ALPHA Tetrabond

Vé&echny Sablony ALPHA jsou k dispozici jako bezrémové pro montdz do ram

ALPHA Tetra a VectorGuard. ALPHA Tetrabond je vyvrcholenim vyvoje

.bezramovych* sablon. Elegantné jednoduchy systém navrzeny pro zvyseni

tuhosti, diky cemuz je montaz a demontaz snazsi. ALPHA Tetrabond jsou

navrzeny pro pouziti s napinacimi ramy Tetra a VectorGuard a jsou zpétné

kompatibilni s vétsinou ramd, které jsou v soutasnosti na trhu. Jsou dostupné

se véemi technologiemi ALPHA® (ALPHA® Cut, ALPHA® Nickel-Cut™ a ALPHA® Form), aby
vyhovovaly vétsingé pozadavk( na velikost printeru.

ALPHA Precision Milled Stencils

ALPHA® Precision Milled Stencils, vicetrovriové Sablony, jsou nejnovejsi v fadé nejmoderngjsich Sablon Alpha. Jsou navrzeny tak, aby
umozriovaly optimalni kontrolu neneseni pasty pfi pouZiti Siroké Skély velikosti komponent(. Umozriuji vétsi flexibilitu pri prechodu z
jedné tloustky na druhou.

Precision Milled Stencils ALPHA jsou navrzeny tak, aby poskytovaly lepsi tiskovy vykon, méné viditelné rozmazani pasty a vylepsenou
opakovatelnost tisku.

ALPHA Cut

Sablony Alpha Cut jsou Sablony Fezang laserem, navrzené a vyrobeng tak, aby poskytovaly maximalni vykon tisku pro vétsinu
pozadavk(i na povrchovou montdz, zejména ve spojeni s péjecimi pastami nebo lepidly ALPHA. Sablony se vyrabgji pomoci vysace
presného rezaciho procesu XY-laserem Fizeného pomoci CAD/CAM.

ALPHA Nickel-Cut
Sablony ALPHA Nickel-Cut jsou hybridy, kombinuijici trvanlivost niklovych sablon s rychlou dostupnosti laserem Fezanych Sablon.
Urceno pro firmy, které vyzaduji produkt s dlouhou Zivotnosti a vynikajicim vykonem tisku.

ALPHA Form

ALPHA® Form jsou urceny pro elektrotechnicke firmy, které vyzaduji vynikajici kvalitu a presnost tisku az po mikroelektronicke urovne
~ dokonce i pod rozteti 0,4 mm. Poskytuiji vysokou pFesnost tisku, minimalni pozadavky na ¢isténi spodni strany stencilu. Zivotnost
sablony, az dvojnasobek Zivotnosti Sablon z nerezavejici oceli.

ALPHA Inspect

Kryci sablony ALPHA Inspect jsou laserem Fezané masky, které se pouzivaji pro usnadnéni vizualni, manualni kontroly a mohou se
pouzit ke zvySeni Gcinnosti AOI.

ALPHA Squeegee

Sirokd &kéla vysoce presnych kovovych stérek, které vyhovuiji véem automatickym, poloautomatickym printeréim a drzékm na
steérky. Navrzené tak, aby efektivné pracovaly se Sablonami Alpha.

ALPHA Step

ALPHA® Step Multi-Level, Step Stencil nabizi technikovi SMT vyraznou flexibilitu pri dosahovani spravného objemu pdjené pasty.
Mohou meénit mnozstvi pasty ve vybranych oblastech DPS. V pripadé, Zze deska ma vyvysené oblasti, které by branily naneseni
rovnomerneého mnozstvi pasty, mohou byt na strané DPS v Sabloné vyfrézovany plosky.

ALPHA Repair

ALPHA® Repair jsou mini a mikro Sablony pro kontrolovany lokalizovany tisk pajecich past pro opétovné pripojeni jednotlivych
komponentd, zejména BGA, UBGA, PLCC, QFN a QFP na desce plosnych spojd. Pri prepracovani je umisténi a objem pdéjeci pasty
rozhoduijici. Sablony na opravu ALPHA Repair jsou také vhodné pro nanaseni gel fluxu a lepidel.
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BEZOLOVNATE
PAJECI PASTY

‘ Alpha nabizi celou rfadu technologicky vyspélych pdjecich past
vyvinutych pro zajisténi vysoké vytéznosti, spolehlivosti pro sSirokou
skdlu aplikaci, pri nizsich ndkladech. Nabidka zahrnuje spickove

technologie bezolovnatych, bezhalogenovych pdjecich past pro vice i

ASSEMBLY SOLUTIONS™ mené ndroéné aplikace, nizkoteplotni a pod.

Bezolovnata pdjeci pasta rzné pajeci pasty pro montaz bezolovnatych desek plosnych spojl, které nabizeji vysokou

spolehlivost.
Slitina
Produkt SAC 305 328(( l':{ﬂ: ggg; MAXREL™ Plus Sh/Bi/Ag SBX02
OM-355 . . .
OM-358 . .
OM-550 o
OM-347 o
OM 535 .
OM-353 U .
OM-338 T . .
OM-338 PT . U
OM-338 CSP .
CVP-390 . . . ]
OM-340 o o . .
WS-820 . ]
CVP-360 .
JP-500 .
CVP-520 L
WSs-852 °
tem;::a’ture lowAg  HighReliahil  choer ey Halogen Vellkost zrna
cation Type 3 Type 4 Type 4.5 Type 5
OM-355 ROLO ND .
OM-358 ROLO ND .
OM-550 . ROLO NA o o
OM-347 ROMO ND o .
OM 535 . ROLO ND .
OM-353 . ROLO ND o .
OM-338 T ROLO ND .
OM-338 PT ROLO ND .
OM-338 CSP ROLO ND .
CVP-390 . . ROLO ND . . . .
OM-340 . ROLO ND . . . .
WS-820 . . ORHO NA . o
CVP-360 ROMO <300 .
ppm
JP-500 ROLO ND .
CVP-520 . ROLO ND .
WS-852 . . . ORHO NA .
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Produkt

LED pasty

Pasty pro Automotiv

Underhood

In-Cabin Safety

ALPHA® CVP-390 SAC305 X X
ALPHA® CVP-390 Innolot X X X X
ALPHA® OM-353 SAC305 X X
ALPHA® OM-353 Innolot X X X X
ALPHA® OM-358 SAC305 X X
ALPHA® OM-358 Innolot X X X X
ALPHA® OM-550 HRL1 X X

CNP OM338T CNP OM358

ALPHA OM-338 je bezolovnata
pajeci pasta, navrzena pro

sSiroké spektrum aplikaci. Pasta

je zkonstruovana tak, aby
poskytovala srovnatelny vykon
jako olovnaty cin. Poskytuje
vynikajici opakovatelnost tisku i

pri jemnych roztecich a slozitych
designech stencilu. Procesni okno
pretaveni poskytuje dobré pajeni
na CuOSP. Vyjimetna odolnost vOci
nahodnému odstriku pajky. Splruje
pozadavky normy IPC 7095 tridy
Il - voidy.

OM-358 je bezolovnata,
bezhalogenova pajeci pasta
navrzena tak, aby redukovala
vyskyt voidl u vsech typl
komponent veetné komponent
se spodnim zakon¢enim. Splriuje
pozadavky normy IPC 7095 tridy
Il - voidy. Zajisténi elektrické
spolehlivosti a funk&nosti
komponentt s malou roztedi.
Umozriuje vysoce kvalitni pajent
komplikovanych sestav DPS.
Minimalizuje tvorbu cinovych
kulicek. Vykazuje dobré vlastnosti
smaceni a spolehlivost pajeciho
spoje.

ALPHA OM-353 urcena pro
jemné aplikace. Diky Sirokému
procesnimu oknu je idealni volbou
pro minimalizaci void( a defektd
.Head in Pillow".

Prodlouzena doba expozice na
Sabloné (pomalejsi zasychani).
Konzistentni kvalita tisku v rdiznych
vyrobnich podminkach (teplota,
vlhkost). Minimalni zbytky tavidla -
idealni pro bilé DPS.

Pasta se vyznacuje velmi malym
poctem defektll ,Head in Pillow"
pri pajeni BGA. Schopnost tisku v
sSirokém rozsahu teplot okoli.
Pasta umozriuje konzistentni tisk
s jemnou rozteci. Pasta i pro malé
vyrobni série. Spliuje pozadavky
normy IPC 7095 tridy Ill - voidy.

Pasta byla vytvorena pro pajeni
SMD komponentt citlivych

na teplotu. Pajeci slitina
(Sn42Bi57,6Ag0,4) ma teplotu
taveni nizsi nez 140 °C, ¢imz snizuje
spotrebu energie.

Prodlouzena Zivotnost pasty na
stencilu. Zbytky pajky OM 520 jsou
prahledné, bezbarvé a maji vysoky
elektricky odpor, ktery presahuje
pozadavky prdmyslovych norem.

Vysoce spolehliva pajeci pasta pro
nizké teploty, coZ snizuje spotiebu
energie v procesu.

Spoje maiji vylepSenou
mechanickou spolehlivost. Reflow
s nizkou teplotou eliminuje chyby
jako Headin-Pillow. Prodlouzena
Zivotnost pasty na stencilu.
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OLOVNATE
PAJECI PASTY

Slitina - Velikost zrna
Produkt Flux J .STD Pm' Halogen Content
Classification
Sn63/Ph37 Sn62/Ph36/Ag2 | Sn62/Ph36.8/Ag0.4 Type 3 | Type &4 | Type 5

OM-5300 . . . ROLO ND . .

OM-5100 . . . ROLO ND . .

CcL-78 . . . ROLO ND .
Ws-809 . . ORHO NA . .

ALPHA OM-5100 je pajeci pasta s Pajeci pasta vyvinuta, aby vyhovovala
nizkym obsahem zbytk( tavidla, kterd pozadavkim pajeni olovnatého cinu,

je navrzena tak, aby maximalizovala jsou-li v sestave pritomny i komponenty
vykon SMT linky. bez olova.

Tavidlo je formulovano tak, aby
poskytovalo vynikajici opakovatelnost a
odolnost v(ici okolnim podminkam.
Aktivatni system ALPHA OM-5100 byl
optimalizovan pro zlepSeni pajitelnosti,
eliminaci tvorby cinovych kulicek

a jinych chyb pajeni pfi zachovani
dlouhodobeé spolehlivosti.

SMT LEPIDLA
swann ) swawe

Vynikajici prilnavost k béznym materialim desek DPS. Vynikajici tepelny odpor, Vynikajici pfilnavost, vynikajici
Vynikajici tepelny odpor pfi pajeni vinami. zpracovatelnost.

Je v souladu se smérnici RoHS 2011/65/EU. Bez halogentl. Je v souladu se smérnici RoHS EU/2015/863.

Bez halogen(.

Stejné jako vSechny pasty od Alphy i
OM-5300 ma vynikajici opakovatelnost
pri vysokeé rychlosti tisku (az 150mm/s),
aby se minimalizovaly zmény v procesu
tisku.

e e - G



BEZOLOVO, OLOVO, JET PRINT,
DISPENZ, RECYKLACE

Metoda Jet Print

Lead-Free SnPb Low Temp  High Reliability Low Ag
IP-500 X
IP-501
JP-530

Metoda Dispenzing

Lead-Free Low Temp  High Reliability Low Ag
OM-340 X
CVP-390 X X X
CL-78 X

RECYKLACIA
PAJECI PASTY

Pdjeci pasta vyzaduje specidlni metody zpracovani. Nepouzitd pajeci pasta by méla byt separovana v samostatné nadobeé
urcené k recyklaci. Alpha je vyznamny globalni vyrobce pdjeci pasty a ma veskeré odborné znalosti potrebné pro bezpecné
zpracovani. Recyklované materialy Alpha — utérky, kelimky, injekénf strikacky, nespotrebovana, expirovana pasta.




CISTENI A UDRZBA
Vétsinu chyb pdjeni (nékteré se odhaduji az na 70 %) lze pFipsat procesu tisku. KYZEN miize zlepsit ucinnost cisténi
sablon, které zlepsi kvalitu a efektivitu procesu.

Strojové ¢isténi Sablon ze spodni strany (Understencil Cleaning)

. Ready to .
Doporucena koncentrace o~ Koncentrat
Produkt i Doporucena &8s Baleni
teplota
Lepidlo Pasta A/N A/N
Kyzen Cybersolv C8882
Jedna se o solvent, ktery byl specidlné navrzen pro understencil
¢isténi. Vyhodou je mnohonasobneé nizsi spotreba nez u IPA, jelikoz 5/25/208
se tak rychle nevyparuje a myci Ucinek je delSi. Bod vzplanuti je az 100% 100% / NE ANO =
nad 61°C. Odstrani véechny typy Flux (tavidla) a rychle schne. litra
Kyzen E5631)
Aplikace spray in air nebo ultrazvukem, oplach idedlné DI vodou.
Byl navrzen tak, aby byl kompatibilni pro véechny druhy materi- 15% 15% 49°C ANO NE 5/25/208
alh, které se pouzivaji v osazovani plosnych spojli v elektronice. litrds
Uspsgny pi Eisténi suroveé pasty a nevytvrzenych lepidel v aplika-
cich &ablony. Setrny k Zivotnimu prostredi.

.




Cisténi DPS a Miss printa

e Ready to ,
Doporucena koncentrace T Koncentrat
Produkt Dog::;rlléigna UBE Baleni
Lepidlo Pasta A/N A/N
Kyzen E5631
Aplikace spray in air nebo ultrazvukem, oplach idedlné DI vodou.
Byl navrzen tak, aby byl kompatibilni pro véechny druhy materi- 5/25/208
aldi, které se pouzivaji v osazovani plosnych spojli v elektronice. 15 - 20% 25% 20-49°C ANO ANO o
Uspssny pi Eigténi suroveé pasty a nevytvrzenych lepidel v aplika- litrd
cich sablony. Setrny k Zivotnimu prostredi.
Kyzen E5611
Aplikace spray in air nebo ultrazvukem, oplach idedlné DI vodou.
Funguje dobre i pfi pokojové teploté. Uspésny pri tisténi surové 15 - 20% 259 20 - 49°C ANO ANO 5/25/208
pasty a nevytvrzenych lepidel v aplikacich Sablony. ° ° litra

Kompatibilni se standardnim zarizenim pro ¢isténi Sablon.




Cisténi DPS a Miss printii

L Ready to .
Doporucend koncentrace | p, B Koncentrat
porucena use .
Produkt - Eeploks Baleni
Lepidlo Pasta A/N A/N
Kyzen Aquanox A4727
Chemie na vodni bazi, aplikace Spray in Air, oplach DI vodou.
Aguanox A4727 je zeleny, to znamend, ze neobsahuje zadné
prostredi Skodliveé l&tky. Byl navrzen tak, aby byl kompatibilni 5/25/208
pro vsechny druhy materidld, které se pouzivaji pro osazovani 10-15% 15% 55 -60°C ANO ANO litrd
plosnych spojd v elektrotechnice. Vyherce prestizniho ocenéni na tru
Productronic 2019 v kategorii DPS chemie.
Kyzen Aquanox A4625B
Chemie na vodni bazi, aplikace Spray, oplach idedlné ohratou DI
vodou. Efektivni pro bezoplachova a bezolovnata rezidua. 259, 259 60 - 65°C ANO ANO 5/ 2?/?08
Brilantné pajené spoje. Designovana specialné pro systémy dav- litraa
kového ¢isténi. Setrny k Zivotnimu prostredi.
Kyzen Aquanox A4703
PH neutrdlni chemie na vodni bazi. Dlouhd Zivotnost l&zné. 10-15% 10 - 20% 55 - 65°C ANO ANO 5/2?1?08
Setrny k Zivotnimu prostredi. litra




OSAZENI

Pdjeci predlisky ALPHA se pouzivaji v odvétvich od montdze DPS, samostatnych primyslovych aplikaci a Spickovych
vykonovych polovodicovych baliki. Sitka produktové rady
zahrnuje preformy s tavidlem, bez tavidla,

ruznych tvari, velikosti jako obdélniky,

podlozky, rukavy a vlastni tvary pro

konkrétni aplikace.

Portfolio zahrnujici vsechny

slitiny obsahuje standardni

montadzni  slitiny, slitiny s

vysokou spolehlivosti a slitiny

s nizkou teplotou taveni. Baleni

umozriuje snadnou implementaci

do standardnich SMT linek.

PREFORMS

o Dimensions T Dimensions Tt Low

a | b | c = | b | - Pb-Free | Sn-Pb Temp
inch mm mm mm3 mil mil3

201 503 0.47 0.28 0.28 0.037 18.5 n.0 1.0 2,249 v v v
202 505 0.51 0.51 0.25 0.065 20.1 20.1 9.8 3,968 v v
030155 | 6035 0.6e0 0.35 0.35 0.074 23.6 3.8 3.8 4,485 v
0402H | 1006 1.00 0.60 0.25 0.150 39.4 23.6 9.8 9,154 v v v
402 1005 1.00 0.50 0.50 0.250 39.4 19.7 19.7 15,256 v v v
0402B 10055 1.00 0.55 0.55 0.303 39.4 21.7 21.7 18,46 v * %
0603H | 1608H 1.60 0.80 0.50 0.640 63.0 31.5 19.7 39,055 v v v
603 1608 1.60 0.80 0.80 1.024 63.0 315 S5 62,488 v v v
0805H 2013H 21 1.30 0.40 1.045 791 51.2 15.7 63,782 v v v
805 2013 2.1 130 0.76 1.986 79.1 51.2 29.9 121,186 v v v
08055 | 20135 2.1 130 130 3.397 791 51.2 51.2 207,292 v v *
1206 3015 3.00 1.47 0.77 3.396 181 57.9 30.3 207,218 v v %
1306 3216 3.20 1.60 0.80 4.096 126.0 63.0 31.5 249,953 v v *
1406 3515 3.56 1.52 0.77 4.167 140.2 59.8 303 254,263 v v *

g =



ZNACENI DPS

Laserem gravirovatelné stitky pro sledovatelnost

Laserem gravirovatelné stitky od spole¢nosti Brady poskytuiji lepsi citelnost znaceni dilli bez ohledu na povrch, ktery ma
byt identifikovan. Vysoce kvalitni stitky s bilym, ¢ernym, matnym nebo lesklym povrchem maiji po gravirovani €erné nebo
bilé stopy, ¢imz se optimalizuje kontrast oznaceni, ¢aroveho kédu a serializace. Diky tomu jsou Stitky vhodné i pro velmi
mala pisma a sloZité potisky, které lze vytvorit laserem.

Etikety pro pristroje a servisni stitky

Vysoce kvalitni etikety pro oznacovani elektronickych pristrojd a zarizeni
— kalibraéni, servisni a testovaci stitky.

Etikety pro PCB

Etikety pro PCB a dalsi elektrotechnické komponenty od spole¢nosti
Brady jsou specialné vyvinuty, aby odolavaly naroénym podminkam pri
vyrobeé desek plosnych spojli. Na vybér je celd skdla etiket a materidld
pro Top i Bottom SMD proces.

Pajeci masky

Brady pajeci masky - predstavuii idedlni ochranu dllezitych ¢asti desky
plosnych spojd béhem vyrobniho procesu. Masky jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly charakteru pasové vyroby. Na vybér jsou role, archy nebo
jednotlivé nosice.

Stitky pro informace
o elektrostatickém naboji

Tyto €erno-zluté nebo cerno-oranzove stitky varuii lidi, kteri prichazeji do styku s elektronikou pred moznosti vzniku
poskozeni v dUsledku elektrostatické energie. Dostupné jsou na rolich nebo v praktickych arsich.

épl;LlKAToR

Tiskovy a aplikacni systém BSP61 je precizné vyvinut pro aplikace, jako jsou montaz a oznatovani desek plosnych spojd,
oznatovani komponentd a vyrobk{ ve vysoce kvalitnich a nédroénych odvétvich, jako je automobilovy prdmysl, vyroba
elektroniky.

PODAVAC STITKU (LABEL FEEDER)

Podavac stitku ALF

Podavat ALF stitkd je rychly, efektivni a snadno pouzitelny a nabizi automatickou aplikaci stitk( za prijatelné ceny. Se stitky
ie jednoducha manipulace jako s jakymkoli jinym komponentem.




UDRZBA REFLOW

Myti dilii pro udrzbu

— Ready to ,
Produkt Doporucend koncentrace Doporuéena use Koncentrat Ealen
teplota
Palety Pasta A/N A/N
Kyzen Cybersolv C8508
Kyzen Cybersolv C8508 o 125/
Mozné aplikace - ru¢ni, spray, ponofeni o o Pokojova i 5/25/208
Cistici prostredek pro reflow pece 100% 100% teplota NIE ANO litrd
Bezpetny pro mosaz, med'i hlinik
Setrny k Zivotnimu prostredi
Kyzen E5325
Aplikace spray in a —— . . , . . 5/25/208
Extrémneé dlouha zivotnost koupele a minimalni zapach 3-10% 5-10% 55-60°C ANO ANO litri
voco fird
Ocisti materidl i od téch nejtézsich tavidel
Kyzen E5322 1251
Aplikace ponofenim a nebo namotenim _ =00, _1Eo o i i 5/25/208
Extrémné dlouhd Zivotnost &zné, minimalni zapach 10 - 20% 10-15% 65°C ANO ANO litru
Skveélé myci vysledky v kratkém case
ALPHA AutoClean 40
V\’/'soge ucinny na (j:_ié'génl’ rovz,pra';ovaci(;h.trysek, pEFf, "stetletlft'ivnl’ch . . Pokojova ; ; 25
pajecich paletek a jinych zafizeni. Na bazi vody. Vynikajici i€innost. 100% 100% tenlot ANO ANO litrs
Utinné odstrariuje zbytky tavidla s vysokym obsahem kalafuny. eplota ftra
Nehorlavy.

CISTENI A UDRZBA FEEDRU

Alpha THINNER 425

ALPHA THINNER 425 je vyraben z isopropylalkoholu nejvyssi kvality, ktery je potrebny k obnoveni Spickoveho vykonu pajecich
chemikalii Alpha. Redidlo ALPHA 425 se pouziva k obnoveni spravného toku, specifické hmotnosti nebo pH tavidla.

Urceno k upevnéni a utésnéni zavitovych spojd, u kterych se predpoklada demontaz. Chrani spoj proti korozi a je odolny vici
vibracim.
Daba vytvrzovani manipulaéni (v minutach) 2.5 Pevnost ve smyku (N/mm?) 25-35
Doba vytvrzovani funkeni (v hodinach) 1.3 Protiskluzovy moment - odtrzenf 30-35
Viskozita (25 °C) (mPa.s) 500-600 Protiskluzovy moment - prevladajici 55-70
Velikost mezery (max) (mm) 012 Teplotni rozsah (°C) -55 +150 °C

IDENTIFIKACNI STITKY BRADY

Odolné identifikacni Stitky BRADY mohou sehrat mimoradné dllezitou roli pfi vysledovatelnosti a feSeni problému pfi
osazovani.

+  Sledovani historie Udrzby a kalibrace.

«  Zaznam obsahujici termin Gdrzby, pracovnika provadéjiciho Gdrzbu a kalibraci.
»  Zachytdvani nekalibrovanych a poskozenych feedra.

+  Eliminace chyb zplisobenych vadnym feedrem.
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PAJENI VLNOU

Tekuté pajeci tavidlo

Elektricka spolehlivost ? o 9 o
Obsah Vhodné pro e 8 Nej'l'epe’ E 52 g 2 o
. % At o= pouzivané R [ o
Produkt Technologie pevnych selektivni IPC- IPC- wE g o 2 H B c
4 sieni Jis/ Bellcore OoPL/ >9 pro typy 2 3] o ® 0
latek pajeni JSTD 1) s SIR MIL > a oy = w - g
-004A  -004B ustom @ z
Vodna baza
EF-2210/ . .
Rosin-Free Nizka X X X I, 1t X Vysoky X X X
EF-2100
No-Clean
NR-330 Nizké X X 1,1 X Vysoky X
WS-3355 VF Vysoka X 11, 101, IV Vysoky* X X
Water Soluble
WS-375 Vysoka X X 11, 1, vV Vysoky* X X
Nizke-VOC
Rosin-
EF-5601 Containing Nizka X X X L Stiedni X X X
No-Clean
Alkoholova baze
EF-6000 Nizka X X i 1 X Vatut X X X
dobré
Rosin-Free s Velmi
SLS-65C No-Clean Nizka X X 11, 1 X dobré X
NR-205 Nizka X X X 11, X Yltal X X
dobré
EF-6100 Nizka X X X X X 11, X Velmi X X X
dobré
RF-800 Nizka X X X 11, 1 X Stredni X
EF-6850HF Nizka X X X X X X I 1 X Velmi X X
dobré
EF 6808 HF Nizka X X X i1 X Vtnf
. dobré
Rosin-
Containing L Velmi
EF-6103 No-Clean Nizka X X X X X X LA X dobré X X X
EF-8000 Stredni X X X X X 11, 1, v X Stredni X X X
EF-9301 Stredni X X X X X 110,10 Stredni X X X
615-25 Series Vysoka X X X X X 1L, Nizky
EF-12000 Vysoka X X X X L1 Nizky X X X
EF-8800HF Vysoka X X X X X X I, 11, vV X Stredni X X
WS-857 Vysoka X* X* X* X* 11, 11, v Vysoky* X X
Water-Soluble
WS-870-25 Vysoka X* 1,1, v Vysoky* X X
Assembly Type
| ] ] v
Simple, single sided, FR2 / CEM-1 laminates D}Jal sided FR-4 w/ PTH's, 1.§mm thICk', up to4 Complex, u'p'to 12 inner copper lgyents, OSPpad | >2.4mm thick, >12 inner copper layers, large high
inner copper layers, metallized pad finishes finishes, all processing in air heat capacity components

* Pri spravnom ¢isteni

Alpha THINNER 425

ALPHA THINNER 425 je vyrabén z isopropylalkoholu nejvy&si kvality, ktery je potFebny k obnoveni &pitkového vykonu péjecich chemikalii Alpha. Redidlo
ALPHA 425 se pouziva k obnoveni spravného toku, specifické hmotnosti nebo pH tavidla.




Tavidla rady ALPHA EF nabizeji ekologické vyhody a zarover poskytuji bezkonkurenéni vykon pajeni. Pdjeci tavidla ALPHA jsou
neprekonatelna pri poskytovani feseni pro proces pajeni vinami. Tavidla na bazi alkoholu poskytuji vynikajici smaceni, témér bezvadné

Tepelneé stabilni aktivatory. Vhodny pro pajeni vinou a selektivni
pajeni, pro aplikace cin-olovo i bez olovo.

Snizuje povrchové napéti mezi maskou pajky a pajkou, snizuje
tvorbu anomdlil pajeni. Nizky obsah pevnych ¢astic. Cisténi neni
nutné, coz snizuje provozni naklady.

IPC-J-STD-004 vyhovuije dlouhodobé elektrické spolehlivosti.

EF-6100 byl specialné vyvinut tak, aby poskytoval vysokou
spolehlivost a vynikajici vykon pri pajeni v kombinaci s vynikajici
pajitelnosti a testovatelnosti. ALPHA EF-6100 vykazuje nizkou
tendenci k vytvareni cinovych kulicek béhem pajeni vinami a
selektivniho pajeni. ALPHA EF-6100 by se mél zvazit pro pouziti
u desek, které vyzaduiji vysokou spolehlivost, dobré vyplnéni
otvor(, snizenou tvorbu anomalil pdjeni jako napr. zkraty.

EF-6100 je vysoce spolehlivy, kompatibilni s normou IPC,
Bellcore a JIS, s nizkym obsahem pevnych latek, no-clean flux.
Byl navrzen pro Siroké spektrum tepelnych profild, které
umozriuje nejlepsi produktivitu ve své tridé s aplikacemi pro
pajeni bezolovnatych vln a je vynikajici volbou pro zbyvaijici
vyrobni linky s obsahem olova.

SLS-65C byl vyvinut pro eliminaci tvorby cinovych kulicek a
zkrat(, tedy dvou defektd, které jsou bézneé spojeny s pouzitim
tipové vlny. Pouziti by meéli zvazit vsichni, jejichz design a
konstrukce desek je citliva na tvorbu zkrat(i a zarover provadejf
testy pomoci pindl. ALPHA SLS-65C je aktivni, no clean flux
s nizkym obsahem tuhych latek (méné nez 4 %) obsahuijici
organickeé aktivatory.

Flux RF 800 byl navrzen tak, aby poskytoval vynikajici vysledky
(nizkd mira defektd) pajeni na povraich se Spatnou pajitelnosti.
Tavidlo funguje obzvlasté dobre pro desky s OSP vrstvou.
Zbytky tavidla po pdjeni jsou prihledné, chemicky bezpetné a
nelepivé. Vhodny pro pajeni vodicd, podlozek, v olovnatych a
bezolovnatych aplikacich.




Pajeci slitiny

Pomoci nasleduijici tabulky snadno zjistite, ktera slitina je pro vas nejvhodngjsi.

Obojstranné FR-4 w) PTH's 1,6mm
tloustka, 4 médéné vrstvy, pokovené
vyvody

Jednoduché, Jednostranné, FR2 CEM-1
laminat

SACX Plus 0307

SnCX Plus™ 07

0°Caz100°C
standardni teplotni profil

0°Caz100°C standardni teplotni test ,
standardni a Sokem

Slozite, 12 médeénych vrstev, OSP

-25°C az 125°C test teplotnim Sokem

1] v

>2,4mm tloustka, >12 médénych
vrstev, velké komponenty s vysokou

vyvody tepelnou kapacitou

1%+ flux solids, LO,
pin testable

SACX Plus 0807

4%+ flux solids, L or
M0, pin testable

4%+ flux solids, L or
MO, moderately pin
testable

Flux Type

7%+ flux solids, LM
or H1, not pin testable

-45°C az 125°C teplotni test, standardni
a Sokem

Pajky jsou vyrobeny z nejtistsich kov(i na zakladé patentované technologie ¢isténi a eliminace kontaminace VaculoyTM. V dlsledku
toho se ziskaji pajky s lepsi tekutosti, s vynikajici smécivosti, snizujici tvorbu zkrat(i a strusky. Vaechny slitiny bez olova splruijf
pozadavky smérnice RoHS.

SnCX Plus 07 ULL je slitina neobsahuijici olovo, bez obsahu
stribra urcend jako ndhrada za SnPb, SAC305 a dalsi slitiny SAC
s nizkym obsahem stribra ve vlnové pdjce, selektivnim pajen,
pocinovani a pfepracovani.

Slitina byla navrzena tak, aby minimalizovala znetisténi a
rozpousténi médi v porovnani se slitinami s obsahem stfibra.
Vyrazné snizuje celkové naklady, zvysuje vykon a spolehlivost
pdjeni jednoduchych az stredné slozitych sestav.

SACX Plus 0307 (Sn99Ag0.3Cu0.7) ULL je slitina bez olova,
kterd byla vyvinuta ke snizeni nak[adu spojenych se slitinami
bez olova, vhodna k pouziti jako ndhrada za slitinu Sn63 v
procesu pajeni vlnami. Produkt je dale vylepsen pridanim 2
prvkd, pro snizeni tvorby strusky a zlepSeni tvaru a kvality
spoje.

Varianta SACX0300 se pouziva ke stabilizaci ndplné a snizenf
obsahu meédi.

SAC305, SAC405 SACX Plus 0807

Sn96.5Ag3Cul.5 (SAC305) ULL a Sn95.5Ag4Cu0.5 (SAC405)
ULL jsou bezolovnate slltlny urcené jako nahrada za slltlnu
Sn63Pb37.

Varianta Sn97Ag3 (SAC300) ULL se pouziva ke stabilizaci slitiny
a snizeni obsahu medi. Diky pouziti patentovaného vyrobniho
postupu Vaculoy se z pajky odstrani necistoty, zejména oxidy.

SACX Plus 0807 je slitina s nizkym obsahem stfibra bez olova
specidlné navrzend pro zajisténi pdjitelnosti a pevnosti spoje
podobneé sliting s vyssim obsahem stribra SAC (tj. SAC305, 405
atd.). SACX 0807 muze byt pouzit pro Sirokou skalu sestav a v
Sirokém rozmezi provoznich podminek jakekoli slitiny s nizkym
obsahem stfibra nebo bez stribra, ktera je dnes k dispozici.
SACX 0807 je k dispozici v rliznych formach, veetné pajeciho
dratu.

Varianta SACX 0800 se pouziva ke stabilizaci, snizeni obsahu
médi. Diky pouziti patentovaného vyrobniho postupu Vaculoy
se z pajky odstrani necistoty, zejména oxidy.
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RECYKLACE

Alpha nabizi bezpetnou a efektivni sluzbu recyklace, kterd pomaha spole¢nostem splnit jejich environmentalni a legislativni pozadavky a
zaroveri maximalizovat finan¢ni ndvratnost odpadu.

Zkuseny persondl veénujici se recyklaci vém pom(ze minimalizovat vase environmentdlni zévazky. Kromeé poskytovani tvrdych,
utésnitelnych a jednorazovych nadob na recyklaci kov(i spole¢nost Alpha zarucuje zpétnou dohledatelnost kazdé zasilky a poskytuje
kontrolni zaznamy, které pomahaji zdokumentovat bezpecné prepracovani odpadniho materidlu. Dalsi vyhodou je program snizovani
zdrojd.

Recyklované materialy:

Struska
Oxidované ¢astice, ktere se tvori na povrchu roztaveneho kovu (pajky). Tento material mdze byt shirdn a recyklovan.

Znecisténa pajeci koupel
Vznika predevsim v pajecich vindch nebo pri predcinovani. Pokud znetisténi pajky dosahne kritické Urovné, zacne se projevovat matnym
nebo zrnitym povrchem pajeciho spoje. Pajeci lazer je tFeba vyprazdnit a nahradit novou pdjkou.

Vzacné kovy
Alpha je schopna recyklovat zlato a stfibro ve svych nejmodernéjsich elektrolytickych rafineriich.

DPS
Alpha spolupracuije s partnery, kteff zajistuji environmentalné bezpetné a zakonné recyklaéni procesy pro médéné desky se slitinami
zlata i pajky.

Pajeci pasta
Pasta, jejiz doba pouzitelnosti uplynula nebo ktera byla ze Sablony odstranéna.

Primyslové kovy
Alpha dokaze recyklovat Sirokou gkalu slitin jako napriklad cin/bismut. Pozadejte o cenovou nabidku spole¢nost Marox, s.r.o.

Maximalizujte hodnotu vaseho odpadu. Recyklace ve 3 krocich.

1. Alpha poskytuje nadoby
na recyklaci kov, které
jsou pevné, utésnitelné

a jednorazové. Aby se
dosahlo maximalni hodnoty,
vsechny materialy musi
byt identifikovany slitinou
(SnPb, bez olova) a typem
(pasta, struska).
Uprednostriovanou
metodou je oddéleni véech
material( na samostatnych
paletach.

3. Alpha spolu

S partnery se
prizplisobi vasemu
harmonogramu
vyvozu odpadd.

2. Obratte se na spole¢nost

Marox, s.r.0. a v objednavce

uvedte nasledujici

informace:

a. Druh materidlu

b. Pribliznd hmotnost kazdé
polozky

Technologické vyzvy, jako napf. bezolovnaté pajky, zvysily naklady materidl(l pro montazni spole¢nosti. Alpha pomaha zakaznikiim
snizovat naklady slitinami s nizkym obsahem stribra pfi zachovani vysokého vykonu pdjeni. Dalsim zplsobem, jak kompenzovat tyto
naklady, je recyklace bezolovnaté pajky. Alpha je schopna recyklovat cetné bezolovnateé slitiny, které dnes spole¢nosti pouzivaji (SACX
Plus, SACX, SAC305, SAC405). Diky svym rafinacnim schopnostem dokaze Alpha pomaci zékaznikiim maximalizovat hodnotu svych
material(. Bezolovnaty odpad se nepovazuje za nebezpecny, proto jsou i ndklady na prepravu nizsi.
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MANUALNI PAJEN|

Trubickovy drat
IPC J-STD-004
Klasifikace IS0 12224 JIS Class Halogen Free* Halide Free**
fluxu
FT-2002 . ORLO X
Rosin-Free
CLEANLINE No-Clean
7000 ORMO X
TELECORE
e ROLO 1.1.3 AA X X
TELECORE No-Clean
XL-825 ROL1 1.1.3 AA <1000 ppm***
RELIACORE 15 RMA ROL1T
ENERGIZED
PLUS RA ROM1
PURE CORE ORM1
Rosin-Free
AQUALINE 6000 Water Soluble ORHO X
AS2 ORH1




Pajeci tavidlo

Produkt Lead-Free SnPb Vyso_k a Low Ag Water Soluble
spolehlivost
EF-6100R X X
NR-205 X X X

Olovnaté a bezolovnaté pajeci dréty s kalafunovym tavidlem jsou urceny pro ruéni a automatické pajeni elektronickych komponentl a
vodicd. Zbytky po pdjeni jsou nevodivé a suché, chrani spoj pred atmosférickou korozi, takze ve velké vétsiné aplikaci mohou zlstat na
povrchu. Draty maji velmi dobrou smacivost a rychlé vyplnéni metalizovanych otvord.

Telecore HF-850 m Telecore XL-825

Bezolovnata pajka s modernim tavidlem
Telecore HF-850 je urcena pro rucni a
automatické  pajeni  elektronickych
komponent(.  Spliuje  poZadavky
smeérnice RoHS a vyznatuje se malym
rozstfikem a nelepivymi  zbytky.
Bezpetna klasifikace ROLO v kombinaci
s velmi rychlou smécitelnosti umozriuje
ziskat lesklé a dobre tvarované spoje.

Jadrova pdjka s fluxem Fluitin 1532 je
urcena k ruénimu pajeni elektronickych
komponentd. Zbytky tavidla jsou
nevodivé a suché, chrani spary pred
atmosférickou korozi, takze ve velké
vetsing aplikaci mohou zlstat na
povrchu. Obsah strbra ve slitindch
SACX 0307 a SAC 305 zlepSuije tekutost
slitiny, kterd v kombinaci s rychlym
plnénim otvor( zarucuje velmi dobré
vysledky pajeni.

Telecore XL-825 je jadrovy pdjeci drét,
ktery byl vyvinut tak, aby vyhovoval
pozadavkim normy JIS (tfida AA,
obsah halogenidd <1 000 ppm). Nabizi
rovnovahu mezi vysokou spolehlivostf
pripojeni a vynikajicimi parametry SIR.
Telecore XL-825 ma zvySenou miru
smaceni, coz zarucuje zvyseni Ucinnosti
pajeni a lépe tvarované spoje.

Diky rychlému sméaceni pdjenych
povrchll @ malému mnoZzstvi tavidla se

drdt Telecore XL-825 idedlné hodi pro
pajeni komponent( s vice vyvody SMD.
Prihledné zbytky pajky usnadriujf
kontrolu cinovych spoj.

ROBOTICKE PAJEN|

IPC J-STD-004

Klasifikace fluxu Halide Free**

Halogen Free*

TELECORE HF-850 ROLO X X

No-Clean

TELECORE XL-825 ROL1

Telecore XL-825 Telecore HF-850

<1000 ppm**

Telecore XL-825 je jadrovy pajeci drat, ktery byl vyvinut
tak, aby vyhovoval pozadavkdm normy JIS (tfida AA, obsah
halogenidd <1 000 ppm). Nabizi rovnovahu mezi vysokou
spolehlivosti pripojeni a vynikajicimi parametry SIR. Telecore
XL-825 ma zvySenou miru smaceni, coz zaruCuje zvyseni
Ucinnosti pajeni a lépe tvarované spoje. Diky rychlému smacenf
pajenych povrchd a malému mnozstvi tavidla se drét Telecore
XL-825 idedlné hodi pro pajeni komponentd s vice vyvody SMD.
Prihledné zbytky pajky usnadriuji kontrolu cinovych spojd.

Bezolovnata pajka s modernim tavidlem Telecore HF-850
je urtena pro ruc¢ni a automatické pajeni elektronickych
komponentd. Spliuje pozadavky smérnice RoHS a vyznacuje se
malym rozstrikem a nelepivymi zbytky. Bezpecna klasifikace
ROLO v kombinaci s velmi rychlou smacitelnosti umozriuje
ziskat lesklé a dobre tvarované spoje.
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OPRAVY (T0UCH UP
GEL FLUXY

Tavidla Alpha Paste nabizi Spitkovy pajeci vykon pro aplikace polovodicovych
s nejnovéjsi technologii Alpha bez halogenl, aby
poskytovala vysokou aktivitu a Zvotnost.
Jsou vhodné jako alternativa k tekutym
tavidldm pri opravach QFP, BGA... Diky
jejich lepivosti zlistane komponent na svém
misté béhem pajent.
Gelové No-Clean tavidlo je navrzeno nejen
pro osazovani a opravy BGA komponent(.
Tavidlo pred pretavenim poskytuje dostatecnou
prilnavost, aby udrzelo BGA na misté. Po pretaveni je zbytek
tiry, bezbarvy. Toto pastove tavidlo lze pouzit i k prepracovani
komponentd.

Baleni: 10g tuba vhodna pro manudlnii strojové davkovani. Balenf: 10g tuba vhodna pro manualnii strojové davkovani.
Trida podle J Standard: ROLO Trida podle J Standard: ROLO
Trvanlivost 6 mésicd. Trvanlivost 6 mésicd.

BGA KULICKY

Alpha Advanced Materials se zaméruji na aplikace s BGA, CSP. Kulicky ALPHA jsou vyrobeny podle nejvyssich standardd kontroly kvality,
aby se zajistila konzistentni velikost koule, rovnomeérnost a obsah slitiny.

Slozeni Bod taveni ("C)
Slitina
Cin Olovo Stribro Med' Nikl Bizmut
. ” Eutectic Solidus Liquidus
(sn) (Pb) (Ag) (cu) (Ni) (i) ;
Sn63/Pb37 63 37 - - - - 183 - -
Sn62/Ph36/Ag2 62 36 2 - - - 179 - -
SACIDS 98.5 ; 1 05 - : 217 228
SACT25 w/Ni 98.3 ; 12 o5 |<2°0-500 : 217 228
ppm
SAC305 96.5 - 3 0.5 - - 217 221
(-]
- SAC405 95.5 - 4 0.5 - - 217 225
[-]
N
S Sn96.5/Ag3.5 96.5 - 35 - - - 221 - -
Sn42/Bi57.6/
AgDL4 42 - 0.4 - - 57.6 138
SACXQ307 98.9 - 03 0.7 - 0.1 217 228
SACX0307 Plus 98.9 - 0.3 0.7 0.1 217 228




ULTRATENKY DRAT

Novy drat ALPHA® SAC305 Ultrafine s jadrem je idedlni pro robotické pajeni a prepracovani, konkrétné tam, kde je problémem
miniaturizace. M{ize byt pouZit pro kazdého zakaznika, ktery drive schvalil drat s vétsim primérem.

Telecore HF-850 Telecore XL-825 Telecore Plus

ALPHATelecoreHF-850zajistujerychlou
smacivost s nejniz&im rozstrikem,
bezhalogenovy a  bezhalogenidovy
trubickovy drdt. Rychlé smaceni
splriuje pozadavky na odporové pdjeni
a véechny ostatni bézné postupy pajeni.

Telecore XL-825 je specialné navrzen,
aby splrioval pozadavky JIS tridy AA, s
obsahem halogenidd <1 000 ppm, pro
NO-Clean bezolovnaté aplikace. Nabizi
rovnovahu mezi vysokou spolehlivosti a
nizkym rozstrikem.

K pajeni bezolovnatych sestav jsou
k dispozici zily s jadrem ALPHA v
nasledujicich specifikacich slitiny:

SACX, SAC305, SAC405 a SnSe.5/
Ag3.5

Ciré zbytky umozniuji snadnou kontrolu
pajecich spojd. Patfi mezi produkty s nejlepsim
vykonem v portfoliu jadrovych dratd
ALPHA. Telecore XL-825 vynikajici pro
ru¢ni montaz a aplikace pajeni tahanim.




PERA NA OPRAVU

51960 - CLEANER PEN - cistici pero zbytki tavidla

Cisti¢ pajeciho tavidla, praktické pouziti, pFistup k t&zko dostupnym nebo silng znetisténym mistdim.
Ekonomicky, umozriuje davkovat mnozstvi potrebné k cisténi. Jeho exkluzivni formulace umoziuje
gisténi vaech typt tavidel (CA, CMA, RMA atd.) bez zanechavani jakychkoli zbytkd.

Kapacita 10 ml

51933 ISOPEN - izopropylalkoholové pero

Cisty isopropylalkohol mé vysokou ¢istici a odmastovaci schopnost. Umoziuje dikladngjsi cisteni
povrchd, které majf byt osetreny, nahrazenim freond a HCFC.

Cisteni plosnych spojd a soucéstek, pajeciho tavidla, konektor( a kontaktd, etecich hlav, optickych
systémd, minerdlnich zbytkd...

Odmastovani optickych vldken, olejd, lehkych tukd, stopy nikotinu

Rychlé odparovani

Cistota 99 %, bez vody: bez koroze

Neagresivni na vdech materidlech. Kapacita 10 ml. K dispozici take v 5litrové plechovce (kéd ISOTOP
51018-5)

51950 - FLUX PEN - Flux pero NO clean

No clean tekuty flux ure¢eny k detoxikaci pfed montdzi novych komponentd SMD. Extrémné nizka
pritomnost pevnych zbytkd eliminuje jakoukoli fazi cisténi a zabrariuje elektrickému rusent.

Nekorozivni, nevodivé

Méné nez 2 % tuhého zbytku

Ueinnost (stuperi SAR Ill): dhel <30°, halogeny: <0,005 %
Kapacita 10 ml




Pera CircuitWorks® Overcoat

Pero CircuitWorks® Overcoat je idedlni pro ochranu aizolaci stop, soucastek a dalsi choulostivé elektroniky na desce plosnych spojdi. Tento
vysoce Ucinny akrylovy celistvy povlak poskytuje vynikajici ochranu proti zkrattim, vihkosti, odéru, houbdm a jinym environmentalnim
rizikm. Umozriuje jednoduchou opravu péjeci masky v prototypu, vyrobé a opravach DPS.

Vlastnosti a vyhody:

Jednoducheé pouziti, jednoslozkovy systém.

Tvrdy, odolny povlak Vysoka dielektricka pevnost pomaha predchazet elektrickému vyboiji.
Pri pokojoveé teploté rychle schne.

Chrani pred poskozenim vlhkosti a odérem.

Splruje pozadavky norem MIL-I-46058C a IPC-CC-830A.

Aplikace:

Opravuje permanentni pajeci masku.
Zabrariuje zkratu a jiskreni.

Produkt Hmotnost Barva
CW3300G 49g Zelené
Cw3300C 4949 Prihledné
Cw33008B 494 Modré
CW3300BLACK 49g Cerné
CW3300WHITE 499 Bile




SPREIE
NA OPRAVU

CYBERSOLYV 141-R

CYBERSOLV 141-R je nehorlava cistici
kapalina na bazi rozpoustédel urcena
k cistéeni desek po ruc¢nim pajeni,
ktera odstrariuje zbytky tavidla z
elektronickych obvod(. CYBERSOLV
141-R je idedlni pro ¢isténi priichozich
a SMT elektronickych sestav,
konektor(i, kabeld a hybridnich
kabeld.

CYBERSOLV 141-R ma velmi nizké
povrchové napéti, diky cemuz
dokaze vycistit zbytky znecisténi i
zpod komponent(. CYBERSOLV 141-R
je dostupny ve snadno pouzitelnych
aerosolovych nadobach.

MozZnost objednat i alternativni
baleni.
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CISTENIE DPS

. Ready to .
Doporucena koncentrace o~ Koncentrat
Produkt Doporucens =3 Baleni
- teplota
Lepidlo Pasta A/N A/N
Kyzen Aquanox A4727
Chemie na vodni bazi, aplikace Spray in Air, oplach DI vodou.
Aguanox A4727 je zeleny, to znamend, ze neobsahuje zadné
prostredi skodlive latky. Byl navrzen tak, aby byl kompatibilni pro . 5/25/208
vsechny druhy materiald, které se pouzivaji k osazovani plosnych 10-15% 15% 55-60°C ANO ANO litra
spojli v elektronice. Viyherce prestizniho ocenéni na Productronic
2019 v kategorii DPS chemie.
Kyzen Aquanox A4625B
Chemie na vodni bazi, aplikace Spray, oplach idedlné ohratou DI
vodou. Efektivni pro bezoplachova a bezolovnata rezidua. 259, 259 60 - 65°C ANO ANO 5/ 2?/?08
Designovana specialné pro systémy dévkoveho cisténi. Setrny k litra
zivotnimu prostredi.
Kyzen Aquanox A4703
PH neutrdlni chemie na vodni bazi. Dlouhd Zivotnost l&zné. 10 -15% 10 - 20% 55 - 65°C ANO ANO 5/2?/?08
Setrny k Zivotnimu prostredi. litra




LABORATORNI TESTY

Nasi technici pomdhaji zdkaznikim eliminovat ndklady zptisobené nesouladem produkti prostrednictvim
disledného uplatriovani technik analyzy poruch, analyzy korenovych pricin a testovdni materidlovych
charakteristik.

» Analyza poruch

Testovani shody a nesouladu
Nedestruktivni a destruktivni testovani
Metalograficka analyza

Chemicka a povrchova analyza

Analyza poruch

Analyza poruch je proces urceny ke zjisténi pricin toho, jak a pro¢ produkt nebo komponent neni schopen fungovat spravné.
Cilem je snizit nebo vylouit riziko opakovani udalosti, ktera zplsobila selhani.

Identifikujeme priciny defektd produktu a nase zkusenosti poskytujeme nasim zakaznikdm, abychom opravili faze vyrobniho procesu.
Nasi technici pomahaiji zékazniklm eliminovat naklady zplisobené nesouladem produktli prostrednictvim dlsledného uplatriovani technik
analyzy poruch, analyzy korenovych pricin a testovani materialovych charakteristik.

Elektricka charakteristika a analyza obvodil.

Tomografie (X-Ray 3D): kontrola a vyzkum defektd, rozmérova analyza, vyhodnoceni objemu voidd, reverzni inzenyrstvi s metodami
validovanymi AIPnD (Italské sdruzeni diagnostického monitorovani nedestruktivniho testovani).

Scanning Acoustic Microscope (C-SAM): ultrazvuk pro stanoveni delaminaci / dutin v integrovanych komponentech a jinych materidlech
Decapsulation: diskrétnich elektronickych komponentii a MSI (Medium Scale Integrate) chemickym leptanim

Cross section: Morfologicka analyza pomoci elektronoveé mikroskopie (SEM).

Metallographic analysis
Vizualni kontrola a analyza optickym mikroskopem

Opticka mikroskopie umozniuje vyhodnotit kvalitu pajenych spojt a povlak( (anomélie tepelného zpracovani, pFitomnost trhlin a cizich
pFedmetl, kontaminanty).

= IPC A-600 (Prijatelnost tisténych desek)
= IPC A-610 (Prijatelnost elektronickych sestav)
= IPC 6012 (Kvalifikace a specifikace vykonu pro pevné desky s plosnymi spoji)

Cross section
Vzorek je nafezany a zapouzdreny ve specialni pryskyfici; po dalsim mechanickém zpracovani (brougeni, lesténi) ho lze analyzovat
optickymi a elektronickymi mikroskopy.

Zkusebni metoda: IPC TM 650 2.1.1 (Mikrofezy, Manuélni metoda)
SEM (Scanning Electron Microscope) - EDX (Energy Dispersive X-Ray) spektroskopia

Skenovaci elektronovy mikroskop, EDX spektroskopie (energeticka disperzni rentgenova analyza) je typ mikroskopu, ktery umozriuje
morfologické vysetreni pri velmi vysokych zvétsenich.

3D X-Ray (Tomography)
Analyza elektronickych desek rentgenovymi paprsky je nedestruktivni technika, ktera umozriuje kontrolovat spravné zapajeni komponent,
identifikovat a vyhodnotit vsechny poruchy a nebo chyby na trovni studenych spojt, voidd, trhlin v pajce.

Zkuéebni metoda:
= IPC A-610 (Prijatelnost elektronickych sestav)
= IPC 7095 (Implementace procesu navrhu a montéze pro BGA)
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Test pajeni

Zkusebni )
= IPC J-STD-002 (zkousky pajeni pro olovéne soucastky, koncovky, zastreky, svorky a vodice)
= IPC J-STD-003 (zkouska pajeni pro tisténé desky)

Dye & Pry Test

» Zkusebni metoda: Interni postup pajeciho plovékoveého testu
= Zkusebni metoda: IPC TM-650 2.6.8 (teplotni ok, prokovené otvory)

Peel Strenght Test
Zkusebni metoda: IPC TM 650 2.4.8C

CHEMICAL & SURFACE ANALYSIS

TIC - celkova iontova kontaminace

= ZkuSebni metoda: IPC TM 650 2.3.25.1 (Testovani iontoveé €istoty holych PCB)
= ZkuSebni metoda: IPC TM 650 2.3.25D

IC - iontova chromatografie

Zluebn! ,
= IPC TM 650 2.3.28 (lontova analyza desek s plosnymi spoji, metoda iontové chromatografie)
= IPC TM 650 2.3.28.1 (Halidovy obsah pajecich tavidel a past)

= IPC TM 650 2.3.28.2 (Cistota holych desek podle iontové chromatografie)

XRF - X-RAY FLUORESCENCE
XRF (rentgenova fluorescence) je nedestruktivni analyticka technika pouzivana ke stanoveni elementérniho slozeni materiald.

Analyzatory XRF uréuji slozeni vzorku mérenim fluorescencniho (nebo sekundarniho) rentgenoveho zareni emitovaného ze vzorku, kdyz
je excitovan primarnim zdrojem rentgenoveho zareni.

Zkusebni )
» |PC 4552 zména a doplnénila 2
» [PC 2221
» |PC 4554

ICP-OES (indukéné vazana plazma - opticka emisni spektrometrie)

Atomova emisni spektroskopie s indukené vazanou plazmou (ICP-AES), téz oznatovana jako optickd emisni spektrometrie s indukéne
vazanou plazmou (ICP-0ES), je analyticka technika pouzivana k detekci chemickych prvka.

Zkusebni .
= Interni metoda

Meéreni kontaktniho uhlu

Zkusebni )
= 2.4.24.2 Prechodna teplota organickych filmd ve skle

Zkusebni )
= ASTM D7490 Standardni zkusebni metoda pro méreni povrchového napéti tuhych vrstev

Zkusebni )
= ASTM D7334 Standardni praxe pro zvlhé¢ovani povrchl natér(, substratd a pigmentl pomoci postupného méreni kontaktniho uhlu.
Teplota prechodu Tg - sklo

» Zkusebnimetoda: 2.4.24C Prechodna teplota skla a tepelné rozsirovani osy Z pomoci TMA

» Zkusebni metoda: 2.4.25C Prechodna teplota a faktor vytvrzeni skla pomoci DSC

CTE - koeficient tepelné expanze s TMA

Zkugebni metoda: IPC TME50 2.4.24 (teplota skelného prrechodu a teplotni rozsifeni osy Z pomoci TMA)
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VYROBA KABELOVYCH
SVAZKU

Znacky vodicu, kabeli a panelu

V nabidce Brady je siroka skala velikosti, materidld stitkd, rukavd,
stitkd a vlajek, které jsou idedlni pro vase aplikace pro oznatovani
vodic(, kabell a paneld. Materidly jsou vhodné pro r{izné tiskové
technologie.

Reseni pro IT

Brady self laminating Stitky jsou velmi popula@rnim resenim znaceni
kabeld ICT, telekom a specidlné médénych kabeld, typické CAT6E nebo
CAT7. Spoletnost Brady nabizi konkrétni stitky, které po odstranéni
neposkod opticky kabel. Stitky z optickych kabelti Brady se navic jen
mirné dotykaji optickych vlaken a nikdy nezasahuji do kapacity prenosu
dat.

Reseni pro identifikaci vodict a kabelti od spole¢nosti Brady odolavajf i
ni. Totiz i v kosmické lodi vypusténé do vesmiru zlstavaji nase stitky
spolehlivé na svém misté a zarucuiji jednoznacnou identifikaci kabelt a
vodicd.

Stitky od spole¢nosti Brady jsou kompatibilni s mnoha globalnimi
pozadavky na kvalitu a nase vyzkumné-vyvojové centrum je vzdy
pripraveno pFisné testovat nase identifikacni Feseni podle specifickych
pozadavk( odvetvi

Identifikace produktu

Pro oznacovani, sledovani a ochranu produktii a komponentti

nabizi spole¢nost Brady spolehlivé stitky, které jsou odolné v(i¢i

extrémnim teplotam, ohni, oleji, chemikaliim, rozpoustédLim, otéru

a povétrnostnim vliviim. Jsou idedlni pro identifikaci a spravu majetku a inventare, oznacovani
komponent a zarizeni, typové stitky, carove kddy ¢i identifikaci desek plosnych spoj.

BSP45 Sleeve Applicator

A5500 Flag Printer Applicator

Aplikdtor vlajkovych stitkll BradyPrinter A5500 pomaha
zvysovat produkci a kvalitu identifikace automatickym tiskem
a nanasenim vlajkovych stitkd.

BradyPrinter A5500 umozruje tisk 300 dpi pro ¢arove kady,
loga a diagramy a pouziva spolehlivé materialy.

S automatickym aplikatorem buzirek BSP45 miize byt kabelova
buzirka aplikovéna o 6 az 10 sekund rychleji. To prinasi znacné
Uspory nakladd pri vyrobé kabelovych svazk(.

A6500 Wire Identification

Printer Applicator

Aplikator tiskarny Wraptor™ A6500 Wire ID. Automatizujte
proces identifikace ridice. Aplikator Wraptor A6500 Wire
Identification Printer Applicator mlze vyrazné zvysit
produktivitu identifikace kabel( s ovinovacimi stitky.

Wraptor automaticky tiskne a aplikuje Stitek na Sirokou skalu
kabell, které lze vlozit, ¢imz usetri az 10 sekund na kazdy
identifikovany kabel.

A8500 Label Printer

Applicator

Plné automatizovand identifikace PCB s Industrial Device
4.0, ktera tiskne a aplikuje malé a spolehlivé Stitky presné a
konzistentné.
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LEPENI
unecol

adhesive ideas U

UNECOL je predni evropsky vyrobce lepidel a produktti pro vice oblasti primyslu, elektroinstalace i domdcnosti.

50 let zkusenosti, inovaci a vyzkumu posunuly UNECOL na predni pricky dodavatell sirokého spektra odvétvi priimyslové vyroby.

Momentdlné ptisobi UNECOL ve 40 zemich po celém svété a spolecnost MAROX se stala partnerem UNECOL pro Ceskou republiku a
Slovenskou republiku.

HLINIKOVA PASKA SIGNALIZACNI PASKA

Pro  vymezeni  volnych
prostranstvi v interiéru i
exterieru.

Hlinikkova paska pro utésnéni vzduchotechnickych potrubri,
komind, izolacnich panelt atp. Hlinikové nebo bilé provedeni pro
lakovaneé trubky.

PROTISKLUZOVA PASKA SUPER PRECISION 1401

Vhodna pro vnitfni i vnéjsi Kyanoakrylat nejnovéjsi  generace
pouziti. Vysoka prilnavost. specialné navrzeny pro technické a
porézni materialy, jako je papir, lepenka,
klize, latka, elastomery atp.
Velice rychle tuhne. Neabsorbuije se na
tasti a toleruje pohyb kusu.

Anaerobni lepidla

Anaerobni lepidla UNECOL jsou velmi ucinnd, jednoslozkova lepidla,
kterd vytvrzuji bez pritomnosti vzduchu a v pfitomnosti kovovych
soucdsti.

Jsou k dispozici v Sirokeé skdle pevnosti a viskozit.

Multifunkeni pouziti v elektrotechnickém primyslu, pri vyrobé
automobilti nebo ve strojirenstvi.

gy e




UNECOL 1277

Vysokopevnostni lepidlo pro utésnéni kovovych zavita s velkymi mezerami. Odolné viici teplu, vibracim, korozi.

Daba vytvrzovani manipulaéni (v minutach) 15-30 Pevnost ve smyku (N/mm?) 8.12
Daba vytvrzovani funkeni (v hodinach) 3.6 Protiskluzovy moment - odtrzeni 14-18
Viskozita (25 °C) (mPa.s) 6.000-70.000 Protiskluzovy moment - prevladajici 5.8
Velikost mezery (max) (mm) 0,3 Teplotni rozsah: °C -55+150 °C

UNEcCoL 1511

Urceno k utésnéni zavitovych spojt, nahrazuje teflon. Tixotropni a odolné vici vibracim.
Doba vytvrzovani manipulaéni (v minutach) 20-40 Pevnost ve smyku (N/mm?) 6.13
Doba vytvrzovani funkéni (v hodinach) 13 Protiskluzovy moment - odtrzeni 18-22
Viskozita (25 °C) (mPa.s) 17.000-50.000 Protiskluzovy moment - prevladajici 10.14
Velikost mezery (max) (mm) 0,3 Teplotni rozsah: °C -55+150 °C

UNECOL 1243

Vysokopevnostni lepidlo pro upevnéni a utésnéni kovovych zaviti. Uréeno pro trvalé spoje. Odolny vici vibracim,

chrani proti korozi.
Doba vytvrzovani manipulaéni (v minutach) 25 Pevnost ve smyku (N/mm?) 25-35
Daba vytvrzovani funkeni (v hodinach) 13 Protiskluzovy moment - odtrzeni 30-35
Viskozita (25 °C) (mPa.s) 500-600 Protiskluzovy moment - prevladajici 55-70
Velikost mezery (max) (mm) 0,12 Teplotni rozsah: °C -55 +150 °C

UNECOL 1641

Lepidlo urcené k upevnéni kulatych kovovych dild, jako jsou loZiska, hFidele, ¢epy a pod. Chrani proti korozi,

odolny vi¢i vibracim.
Daba vytvrzovani manipulaéni (v minutach) 10.20 Pevnost ve smyku (N/mm?) 8.12
Daba vytvrzovani funkeni (v hodinach) 1.3 Protiskluzovy moment - odtrzeni 15-25
Viskozita (25 °C) (mPa.s) 500-600 Protiskluzovy moment - prevladajict 16-22
Velikost mezery (max) (mm) 0,12 Teplotni rozsah: °C -55+150 °C

UNECOL 1638

Lepidlo s vysokou pevnosti pro upevnéni a utésnéni valcovitych kovovych zavitd, ozubenych kol a pod.

Rychlé vytvrzeni bez pritomnosti vzduchu.
Doba vytvrzovani manipulaéni (v minutach) 1.4 Pevnost ve smyku (N/mm?) 25-30
Daba vytvrzovani funkeni (v hodinach) 13 Protiskluzovy moment - odtrzeni 35-40
Viskozita (25 °C) (mPa.s) 2.600-3.600 Protiskluzovy moment - prevladajici 55-70
Velikost mezery (max) (mm) 0,2 Teplotni rozsah: °C -55+150 °C
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BEZPECNOST 132 BRADY

NA PRACOV'ST' WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

- rd

Blokovaci zaFizeni a zaFizeni uréena k zajisténi nebezpecné energie a zvyseni
bezpecnosti pracovniku

= Lockout Tagout (Zablokovani/oznaceni) je planovana bezpetnostni procedura, kterd zahrnuje vypnuti napajeni pramyslovych strojt a
zarizeni pri provadeéni idrzby nebo oprav. Tento postup chrani pracovniky pred riziky, ktera souviseji s chodem stroje nebo elektrinou.

&2 BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

ke o Vybér Pomoc s Skolenf
Predbézny audit . A . - .
, ] Identifikace spravnych pripravou zameéstnancll
a bezpecnostni y L - f
kontroly energif prostrredkd pracovnich a nastroje pro
konzultace - .
LO/TO pokynd informovanost

Proc Lockout/Tagout?

Bezpecna prace béehem udrzby, ¢isténi nebo oprav
Predchazeni zranénim

Predchazeni Skodam

Pomaha zabrarovat vzniku chyb

Jedna se o postup, ktery jasné komunikuije riziko
na pracovisti

Nebezpecné energie, pro které je LO/TO
idealnim zpusobem kontroly

Elektricka

Mechanicka

Pneumaticka

Hydraulicka

Kapaliny a plynné chemicke latky

Tepelna

Horkeé povrchy a latky

Gravitacni

Predmeéty nebo zarizeni ve vyskach, které mohou
spadnout a rozbit se

» Jind uloZena energie

» Setrvatnik se zastavil uprostred pohybu, zbytkova
elektricka energie, ktera musi byt odvedena




Efektivni program Lockout v 4 krocich

Lockout Tagout (Zablokovani/oznateni) je planovand bezpetnostni procedura, kterd zahrnuje vypnuti napdjeni primyslovych strojd a
zarizeni pri provadeni udrzby nebo oprav. Tento postup chrani pracovniky pred riziky, ktera souviseji s chodem stroje nebo elektrinou.

Audit, zasady a postupy

Vytvorte zésady a postupy kontroly
energif (LO/TO): Prvnim krokem je

vypracovani a zdokumentovani principl

programu lockout, které podrobne

identifikuji jeho Ucel a rozsah. Mdzeme

vam pomaci vytvorit harmonogram

Uspesné realizace programu LOCKOUT/

TAGOUT, kdy bude nutné provést
audit vsech stavaijicich potencidlnich
zdrojd nebezpetné energie, vytvorit
seznam, popsat postupy a definovat

odpovédnosti.

Identifikace a oznaceni vSech
kontrolnich energetickych bodii

Identifikujte vSechny kontrolni body energii.

V tomto kroku musite lokalizovat a jasné oznacit
vsechny kontrolni body energii, véetné ventild,
vypinacl, jistich a zéstreek, trvale umisténymi

etiketami nebo visackami.

Nase tiskarny etiket nebo etikety vyrobené
podle vaseho zadani jsou spolu s trvanlivymi
samolepicimi materialy ur¢eny k tomu, aby vam
poskytly spolehlivou a trvalou identifikaci.

Skoleni a informovanost
o novych bezpecnostnich
normach

Zameéstnance Skolte a podporuijte
poveédomi o bezpecné pracovni
praxi. Spole¢nost Brady nabizi své
odborné zkusenosti v oblasti Skolenf
zaméstnanc( i vedoucich.
Brady dokdze pripravit jasny plan
skoleni, definovat pozadovany obsah
pro konkrétni uc¢astniky a vyskolit
vase vedouci pracovniky tak, aby
byli schopni provadét interni Skolent.

’
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Radné uzamykatelné nastroje a vystrainé prostiedky

Opravnené zameéstnance vybavte spravnymi uzamykacimi nastroji a vystraznymi

prostredky.

Spole¢nost Brady nabizi komplexni fadu prostiedkd a néstrojt LO/TO - visaci zdmky
(mezi néz patri bezpetnostni, nevodive i mosazné zamky), uzavery Lockout (mezi néz patfi
uzavery ventild, jistict a univerzalni uzavery), visacky, etikety, skfifiky na uzaveéry, stanice

na visac/ zamky a mnohem vice.

Produkty Lockout/Tagout podle kategorii

» Blokovani elektrickych zarizeni

» Blokovani kabell

» Bezpecnostni kryty stisnénych prostor

» Blokovani ventil( a hadic
» Blokovaci spony

» Stanice pro Lockout/Tagout

» Visaci zamky a stitky na visaci zamky
» Skupinové blokovaci boxy

» Soupravy pro Lockout/Tagout

= Stitky pro Lockout/Tagout

., -



Bezpecnostni znaceni

Bezpetnostni znatky jsou skvélym resenim pro rychlé sdélovani dilezitych informaci na pracovisti, kde je to zapotfebi. Umoznuiji

Pouzivejte bezpecnostni znacky v souladu s normou ISO
Vytvoite pracovisteé v souladu s platnymi normami

Tisknéte si vlastni znateni pro bezpecné a efektivni
pracovisté v souladu s normami:

Znacky pro elektrickou bezpecnost
Pozarni bezpecnostni znatky
Znatky nebezpetnych materiald
Bezpetnostni znacky IMO
Informacni znacky

Znatky pro bezpetnost strojd
Povinné znacky

Zakazove znatky

Reflexni znacky

Znacky bezpetného stavu
Bezpecnostni nasuvne znacky
Prepravni znacky

Vystrazne znacky

Prazdné znacky

Znaceni prostoru a logistické znaceni

Zakladem pro vytvoreni bezpetného pracovniho prostredi jsou

dva klitoveé elementy — jasné bezpetnostni znateni a vyznaceni prostor.
To ale samo o sobé nestati. Proto Brady nabizi kompletni Fadu

dalSich potrebnych rFeseni oznacovani pro provozovny.

Nabizime kompletni program spolehlivych FeSeni pro podlahy
s mirnou, stfedni i intenzivni dopravni zatézi za tcelem zvysenf
bezpetnosti pro pési pri soutasném zefektivnéni pohybu vozidel.
= Bezpetnéjsi pro chodce, efektivngjsi pro vozidla
» Zlepseni dodrzovani predpist
= Vyznatte jednoduSe rovné ¢ary s podlahovou paskou

a aplikatorem ToughStripe Floor Tape Applicator

Podlahové znaceni a znaceni prostor podle kategorif:

= Protiskluzova paska
= Stojany a sloupy
= Podlahoveé znaceni




Tiskarny

Brady ma v nabidce Sirokeé spektrum specializovanych zarizeni pro identifikaci a oznatovani. Technologie tisku tepelnym prenosem v
kombinaci se spitkovymi lepidly a specidlnimi materidly - jsou zarukou kvalitnich stitkd pro v&echny identifikacni potreby v podniku ¢i
instituci. Siroky sortiment tiskaren etiket od nejmensich pFiruénich stitkovacti az po vysokovykonnd zafizeni pro tisk a aplikaci stitkd je
odpovedi spole¢nosti Brady na rozmanitost pozadavk( a rostouci dlileZitost spolehlivého znateni v modernim sveté.

Pfenosné stitkovace

Priru¢ni zarizeni Brady pro tisk etiket a stitk(l vyuzivaji principu
autokalibrace pomoci technologie inteligentniho ¢ipu. Nékolik
desitek typl materidld a snadnd vymeéna kazety umozriuijf
uzivateldm okamzité resit jakékoli identifikacni zadani primo na
misté vykonu prace. Idedlni pro aplikace s potrebou tisku do 1000
stitk( denné a vyssi rady ze pripojit k PC.

BMP21-PLUS BMP61

Tvrda zvendi, inteligentni uvnitf. Je extrémné odolna (ochranné
pryzové narazniky), odolna (lithium-iontova baterie) a snadno
pouzitelna (kazety typu vloz-zajisti-tiskni, snadno ovladatelné,
rychle tisknutelne). Tiskne souvislé Stitky do 19 mm.

Siroké spektrum pouziti (IT, elektro, pramysl atd.). 2 roky
zaruka.

Vas dlveéryhodny identifikacni spole¢nik. K dispozici také ve
verzi s povolenim wifi. Barevna dotykova obrazovka s indikatory
na obrazovce. Moznost pripojeni USB. Rychly souvisly tisk,
&irokeé spektrum spotrebnich materiali az do 50,8 mm. Siroké
moznosti pouziti. Funguje s dobijeci baterii Nimh.

2letd zdruka. Balk program(l Brady Workstation Basic je
soutasti kazdeé tiskarny, staci si jej stahnout na Workstation.
BradyID.com/Free.

Tato prvotfidni mobilni tiskdrna vam pomdize vyrovnat se s
kazdou situaci, urychli oznacovani a umozni vam pokracovat
dal a dal. Integrovana klavesnice umozriuje rychlé psani obéma
rukama a zvétSend barevna obrazovka zobrazuje najednou
cely stitek. Pracuje s nabijeci baterii Nimh. Tiskne kontinudlnf
stitky az do sitky 50,8 mm pro Sirokou skalu aplikaci. 2letd
zaruka. Balik programd Brady Workstation Basic je sou¢asti
kazdé tiskarny, staci si jej stahnout na Workstation.BradyID.
com/Free.

Mobilni tiskarna BradyPrinter M611 je tiskarna ovladana
chytrym telefonem pro kabely a komponenty, laboratorni
vzorky a komplexni oznacovani, elektrickeé a datové identifikace
pomoci aplikace Brady Workstation Mobile Express Labels.

MlzZete snadno vytvaret 1D a 2D kddy a carové kédy pomoci
chytrého telefonu, serializovat, pouzivat rozsahlou knihovnu
obrazk(i, zahrnout text, ¢asové razitko a dokonce i Udaje z
cloudu ve slozitém oznateni, které lze snadno navrhnout v
nekolika krocich. Aplikace Express nabizi nejkomplexnéjsi
moznosti designu stitkd, které jsou k dispozici pro vsechny
chytré telefony, a obsahuje privodce designem pro rychlé
vytvareni konkrétnich identifikacnich stitkd. Pripojte se k vyvoiji

e e - G




Stolni tiskarny

THT tiskarny etiket Brady pracuji v pfipojeni k PC a s prislusnym software pro tvorbu etiket (LabelMark™, CodeSoft®). Tato inteligentni
a vysoce vykonna zarizeni se uplatni hlavné ve vyrobnich odvéetvich, kancelarich, skladech, laboratorich nebo dalSich provozech, kde je
treba vytisknout nékolik stovek az tisic(i oznatovacich stitkd denné.

Tiskarna etiket BBP12 je kompaktni, spolehliva a cenove
dostupnd stolni tiskarna pro identifikaci produkt(i urcena
pro zakazniky, kteri pozaduji mald mnozstvi kvalitnich
identifikacnich stitk(, které jsou odolné. Pouziti v rliznych
odvétvich vyroby. Snadna vyména a kalibrace spotrebniho
materialu. Plnobarevny LCD displej. Intuitivni uzivatelske
rozhrani softwaru. Vychozi ethernetové pripojeni a USB 2.0
pro pripojeni jakeékoli univerzalni klavesnice. BBP12 podporuje
fadu materidll o Sifce 10 mm az 112 mm. Balik programi
Brady Workstation Basic je soutasti kazdé tiskarny, staci si jej
stahnout na Workstation.BradyID.com/Free.

Primyslova tiskarna etiket BradyPrinter i3300 je naprosto
bezproblémova a snadno pouzitelna tiskarna, ktera dokaze
tisknout znacky a stitky az do &iFky 4“. Stitky inteligentniho
¢ipu automaticky nastavuiji stitek v softwaru Brady, ¢mz
eliminuji manudlni kalibraci a plytvani stitky. ,Kazety s paskou
a stitky, které umoziuiji vkladani pasky a stitkd, zajistuji rychlé
a bezproblémové vymeény materialu.

Primyslova tiskarna etiket 3300 mlze tisknout na celou
Fadu materidlll pro oznacovani bezpetnostnich stitk( a stitkd
zarizeni, jakoz i stitk( vysekdvanych pro tisk pro identifikaci
ridice, identifikaci produktu nebo laboratornfi identifikaci.
Prichazis bezplatnym softwarovymbalikem Brady WorkStation
Basic Design Software Suite, ktery vam umozni okamzité za¢it
navrhovat profesionalni znacky a Stitky.

Stolni termotransferova tiskarna BradyPrinter i7100 je idedlnf
pro zakazniky, kteff pozaduiji spolehlivy velkoobjemovy tisk na
radu rdznych material, vhodny pro trhy s letectvim, obranou
a hromadnou dopravou, elektronikou, automobilovym
pramyslem, logistikou, elektrickou energii, hlasovymi daty
a LAB. Zarutuje presny tisk na rukavech, stitcich, paskach,
oznacenich kabeld a mnohem vice.

Tato tiskarna se dodava s bezplatnym softwarovym balitkem
Brady WorkStation Basic Design Software Suite, ktery vam
umozriuje okamzité zacit navrhovat profesionalni stitky.




Specializovana zafizeni

Specializované zariadenia s integrovanymi funkciami tlace a presnej aplikacie etikiet st tym pravym rieSenim pre sériovi vyrobu
kablov, kablovych zvazkov, PCB dosiek, elektronickych sutiastok alebo dalsich priemyselnych tovarov a polotovarov.

BSP61 ALF Label Feeder

Specializovana zarizeni s integrovanymi funkcemi tisku a Tiskovy a aplikacni systém BSP61 je precizné vyvinut pro
presné aplikace etiket jsou tim pravym resenim pro sériovou aplikace, jako jsou montdz a oznatovani desek plosnych spojd,
vyrobu kabeld, kabelovych svazkd, PCB desek, elektronickych oznatovani komponent( a vyrobkd. Uréeny pro vysoce kvalitni
soutdstek nebo dalsiho primyslového zbozi a polotovart. a naro¢na odvetvi, jako je automobilovy primysl, elektronika,

vyroba a laborator.




Sorbenty

Nekontrolovand rozliti mohou mit znicujici disledky na Zivotni prostiedi, na lidi a podniky v blizkosti rozliti, jakoz i na budoucnost
firmy. Pripravenost na rozlit patri ke spravné manazerské praxi a v mnoha zemich je povinna ze zakona. Nejlepsi pripravou je rychla
dostupnost profesiondlnich nastrojd, které dokdzi predchazet velkym nakladlim spojenym s pokutami, odskodnénim a odstrariovanim
znetisteni.

Nastroje pro rozliti

Nabizime Sirokou skdlu nastrojt pro

prevenci a odstrariovani rozliti pro

rozliti na pevném povrchu, které lze

nasadit nasledné i preventivné

pro absorbovani rozliti a
zabranéni jejich Sifen.

Preventivni zachytavani
rozliti

Zarizeni a stroje, u kterych je zvySena pravdépodobnost
tniku kapalin, nebo uskladnéné sudy a IBC nadrze, mohou byt
preventivné vybaveny nastroji pro zachytavani rozliti, ¢imz se
Gcinné predchdzi znetisténi a pracovnim drazim.

Podstavce a palety: Nase podstavce proti rozliti s kapacitou 80 litr(i, na 2 sudy a s prizplisobenim pro snadnou manipulaci s
vysokozdviznym vozikem, jsou cenové vyhodnou volbou pro zachytévani potencidlné nebezpe¢nych unikd v prostorach skladovani
sudd, jakoz i jejich expedice. Kazda moduldrni zékladna obsahuje rukojeti pro snadné a bezpetné pripojeni dalSich zékladen pro
vytvoreni prizplisobené plosiny pro skladovani sudd.

Bariéry: Pro preventivni zachytévani rozliti ze sudd a IBC nadrzi nabizime opakované pouzitelné, lehke, ale pevné sbérné podlozky (tzv.
bermy) Rigid Lock Quickberm, které jsou velmi praktické a jednoduché na instalaci. Boeni strany lze sklopit pro umoznéni pohybu
vysokozdviznych vozikd a nasledné jednoduse opétovné zvednout pro zachyceni rozliti.

Rohoze: Rohoze a koberce pro prevenci a odstrarovani rozliti udrzuii ulicky a chodby bez rizika uklouznuti absorbovanim a

a oblasti s intenzivnim dopravnim ruchem. V porovnani s vchodovymi rohozkami nabizi absorpéni rohoze a koberce lepsi trakci, snizuijf
kluznost a zabraruji roznaseni kapalin do dalSich prostor.

Hady: Absorptni .hady* jsou spolehlivé a ohebné rukavy, které zachycuiji a absorbuiji kapaliny. Hady se vytvaruiji kolem rohli a
prizplsobi se nerovnym povrchdim a vstiebavanim rozliti a kapajicich kapalin zabrariuiji iniku do jinych prostor.

Polstére: Absorpcni polstare jsou idedlni k pouzivani pod stroji, u kterych existuje opravnény prredpoklad, Ze dobre netésni a mlize
z nich kapat. Podusky se snadno vymeériuji a umoziuji vstrebavani kapalin na bazi oleje a vody v tézko dostupnych mistech veetné
zachytnych van a misek, jakoz i venkovnich nadrzi.




Reaktivni zachytavani rozliti

Pokud v pripadé rozliti preventivni pomdcky nestihaji, pripadné ani nebyly pouzity, nabizime ndstroje k zabranéni Sieni rozliti a jejich
konecnému odstraneéni.

Utérky: Predem narezané utérky jsou cenové vyhodné a pohodlné pro utirani nebo zachytavani kapani. K dispozici jsou verze, které
témeér nepoustsji vlakna, pricemz v zavislosti na objemu rozliti, ktery se ma odstranit, jsou na vybér 3 hmotnostné-objemové varianty:
tézke, stredni a lehke.

Role: Podlozky jsou take k dispozici v kontinualnich navinech, které rychle pokryvaji velké povrchy a absorbuiji rozliti, uniky a kapani,
ktera se v prostoru jiz rozsifila.

Hady: Hady se primarné pouzivaji jako preventivni nastroj, ale jejich flexibilitu lze vyuzit k rychlému vytvoreni malé prehrady k
zabranéni Sifeni rozliti.

Granulat: Malé, volné kousky granulovaného absorbentu jsou idealni v pripadé, kdy okolnosti nedovoluiji pouzit podlozku nebo roli. V
takovych pripadech pravé granulovany absorbent pomaha odstranit rozlité kapaliny z prasklin a stérbin na riznych povrsich.
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OPTIMALIZACE VYBERU SPOTREBNICH MATERIALU OD SPICKOVYCH VYROBCU

TESTOVANI VZORKU PRIMO VE VASEM VYROBNiIM PROCESU
VCASNE DODANI OBJEDNAVEK

TECHNICKA PODPORA A RESENI

MAROX SEMINAR ,INOVATIVNI RESENI PRO ELEKTROTECHNIKU"

WEBINARE

WWW.marox.cz



Spoleénost MAROX Vas srdeéné zve na jedineény odborny seminar
zamereny na inovativni FeSeni v oblasti vyrobniho procesu
elektrotechniky.

INOVATIVN
RESEN
PRO ELEKTROTECHNIKU

Prijdte a ziskejte od nasich nejlepsich technikd firmy ALPHAKESTER (USA),
KYZEN (USA), TECNOMETAL & GESTLABS (Italie), BRADY (USA), PBT WORKS
(CZ) nové poznatky a rFeseni v oblasti SMD proces, jako je navrh Sablon,
metody pajeni, eliminace cinovych kulicek, ¢isténi DPS a mnohem vice.

Zaroven Vam nabizime moznost navrhnout nam témata prednasek, o kterych

vvvvv

Nasi prednasejici skolitelé jsou Spickou ve svém oboru nejen na teoreticke, ale
i praktickeé urovni. Radi pro Vas zorganizujeme osobni konzultaci pfimo ve Vasi
spole¢nosti.

AKTUALNI INFORMACE O SEMINARI NAJDETE NA NAS|
INTERNETOVE STRANCE NEBO FACEBOOKU

Ima rnox )’ WWW.Marox.cz

ELECTRONIC




COST SAVING:'pha e

NIKOLI NA UKOR KVALITY NHIKYZEN

Where Science and Care Converge.

Pajeci materialy ALPHA
a Cistici chemie KYZEN... o
TY NEJLEPSI PRODUKTY PRO VASI VYROBU.

Alternativni ndhrady pouzivanych produkt(

\/ysoka kvalita (v{robci z USA)

Testovaci vzorky a zajisténi aplikacniho technika zdarma
Dodani technické dokumentace a bezpec¢nostnich listd
Technicka podpora pfimo ve Vasi vyrobe

Individualni pfistup

V pripadé jakychkoli dotazu
nas muzZete kontaktovat.

Kyzen E5631 Kyzen Aquanox A4727

= Aplikace spray in air nebo = Chemie na vodni bazi
ultrazvukem = Aplikace Spray in Air, oplach DI

= Myje jiz pri pokojové teplote vodou

= Cisti pastu i nevytvrzend lepidla = Kompatibilni se vsemi materialy,

= Kompatibilni se standardnim které se pouzivaji pro osazovani DPS
zarizenim pro ¢isténi Sablon = Vyherce prestizniho ocenéni na

» Vysokd kvalita myti, jiz pri nizkych Productronic 2019 v kategorii DPS
koncentracich chemie

» Vhodny i pro understencil ¢isténf

CYBERSOLV 141-R

= Nehorlava ¢istici kapalina na bazi rozpoustédel

= Ur¢eno pro cisténi desek po ruénim pajeni

» |dedlni pro ¢isténi prichozich a SMT elektronickych sestav, konektord,
kabeld a hybridnich kabell

= Ma velmi nizké povrchové napéti, diky cemuz dokaze vycistit zbytky
znetisténi i zpod komponent
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